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证券代码：002138                     证券简称：顺络电子 

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：2025-017 

投资者关系活动类

别 

 

√特定对象调研        □分析师会议  

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 

活动参与人员 
西部证券 2人，浙商证券 1人，粤科创投 1人，国信创投 1

人，共 5人。 

时间 2025年 6月 13日 

地点 公司会议室 

形式 现场会议 

上市公司接待人员

姓名 
董事会秘书任怡 

交流内容及具体问

答记录 

一、回答投资者提问： 

1、请问公司二季度经营情况？ 

回答： 

公司目前订单饱满，二季度以来的产能利用率保持了较

高的水平。 

 

2、请问汽车电子业务的发展前景？ 

回答： 

汽车电子业务是公司战略发展的重要业务领域之一。通

过不断深入探索产品组合，截止目前，公司汽车电子产品已

实现三电系统等电动化场景全面覆盖，并延伸至智能驾驶、

智能座舱等全方位智能化应用场景覆盖。产品线不断拓宽，

车载专用的各类变压器产品、功率类电感产品、磁环、车用

陶瓷产品等均得到行业大客户的认可。 

公司持续看好汽车电子领域的发展前景，未来，随着汽

车电子业务新产品导入加速，新应用拓展，各类提前布局的

车载应用及产品持续拓展和推广、核心大客户市场份额继续
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提升，公司在汽车电子领域的发展将持续保持健康增长态

势。 

 

3、请问服务器、数据中心的产品拓展情况？ 

回答： 

数据中心是公司战略布局新兴战略市场之一，目前可为

客户供应各类型的一体成型功率电感、组装式功率电感、超

薄铜磁共烧功率电感、钽电容产品等，并为客户定制配套的

产品解决方案。 

开年来公司应用于数据中心电源管理领域的各类模压

平台功率电感销售增速提升明显，客户进展顺利。公司密切

与头部企业保持合作与联系，凭借自身的工艺平台多样性，

在AI服务器、DDR5、企业级SSD等应用场景为客户提供了多

种节能降耗的产品组合与方案。 

 

4、请问AI手机对公司业务的拉动情况？ 

回答： 

手机通讯应用领域是公司的传统优势市场，国内市场份

额占比较高。公司不断投入研发力量，持续推出具有竞争力

的新产品，推动新产品快速增长，份额快速提升。 

从目前智能终端的发展趋势看，手机增加AI功能，对元

器件、尤其是功率类电感产品的需求量进一步提升（用量的

提升）；更大功率的应用场景和散热等参数需求，拉动对高

端元器件的需求（价的提升），价和量的需求带动了手机单

机元器件价值的提升。公司相关产品已受益于行业趋势。 

 

5、请介绍一下公司一体成型电感产品的情况？ 

回答： 

一体成型功率电感是公司重点开发的产品项目，经过公

司前期多年持续研发投入，积极参与大客户应用项目，市场

空间持续打开，增长速度快，应用市场覆盖面广，市场空间

需求量大，未来前景可期。一体成型功率电感属于功率电感

大类，在功率电感领域，公司具有业界品类最全、业界领先

的设计、制造平台： 



3 

 

（1）叠层平台功率电感适合制造超小、超薄尺寸功率

电感，主要面向手机、智能穿戴、模块芯片等功率1-10W的

应用场景； 

（2）涂覆平台功率电感可制造的产品尺寸、感量范围

非常广，性价比高，主要面向手机、家电、安防、车载等功

率5-50W的应用场景； 

（3）组装平台功率电感适合制造中大尺寸、大电流功

率电感，主要面向服务器、工业等功率50W以上的应用场景； 

（4）模压平台功率电感可制造的产品尺寸、感量范围

较广，主要应用于手机、PC、车载、服务器等功率5-2000W

的应用场景。其中超低压平台功率电感以其卓越的低损耗、

高可靠性优势，在高端消费电子、DDR5、电源模块等领域得

到客户青睐；铜磁共烧平台电感凭借领先的高功率密度特

性，在AI服务器领域颇受好评。 

公司对应不同细分市场客户及应用，为客户提供全面、

系统、性价比高的功率电感解决方案。 

 

6、请问公司所处的行业的竞争格局？ 

回答： 

公司所在电子元器件行业属于重资本投入行业,对于初

期投资要求较高，资本投入壁垒、技术壁垒、工艺壁垒、质

量壁垒较高，市场门槛较高,客户的要求也高，公司已为行

业细分龙头企业，产品综合核心竞争力较强，目前主要竞争

对手系日本厂商。 

经过公司二十多年来的专注发展,在基础元件领域确立

了综合的核心竞争优势,包括技术优势、客户优势、质量优

势和品牌优势；核心产品确立了全球交付优势,获得了全球

重量级客户群信赖,与客户合作深度和广度持续提升；公司

依托全球优质大客户,持续进行技术创新,同时不断提升产

能和开发新产品,成为全球供应链的优选供应商是公司发展

使命。 

公司已经逐步实现从行业跟随者向行业引领者转型，公

司将会持续资本投入及研发投入,整合内外部资源,不断推

出更有核心竞争力的产品，实现公司“成为电子元器件领域
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专家”的企业愿景。 

 

7、请问今年计划的资本开支水平，是否有直接融资计划？ 

回答： 

（1）公司本身所处行业属于重资本投入行业，每年均

有持续扩产需求，对资金需求较高（高资本投入同时也是行

业壁垒）； 

（2）公司仍处于持续成长阶段，新业务新领域的快速

发展，需要持续投入产能； 

（3）公司十分重视研发投入（公司研发投入包括研发

费用和研发设备投入），每年均持续投入较高比例研发资金，

研发支出长期看处于持续增长态势； 

（4）近几年公司资本开支的重要组成部分为工业园基

础建设投入，随着三个工业园和研发中心相继完工，未来几

年以园区基建为主的投资将会明显放缓； 

（5）关于资本市场融资方面，后续将根据公司具体投

资进度来规划资金需求，制定合适的融资计划,短期内暂不

考虑采取资本市场直接融资方案。 

 

关于本次活动是否

涉及应披露重大信

息的说明 

不涉及应披露重大信息 

活动过程中所使用

的演示文稿、提供

的文档等附件（如

有，可作为附件） 

无 

 


